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Настоящий стандарт устанавливает единую номенклатуру, 
порядок выбора и область применения неорганнческн.х мате- 
риалов (стекол, керамики, ситаллов), используемых в радію 
электронной аппаратуре. 

Стандарт не распространяется на материалы д ія гю.ту- 
проводниковой технологии. 


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 




1.1. Технические требования к керамическим деталям для 

микросборок и блоков радиоэлектроиііойд^мщащнд^^ 
микросхемах приведены в ОСТ4 Г0.7;і7.200,ѵт^тто)Щ) 
процесс их изготовления — в ОСТ4 ГО.054.218. Технические 
требования к установочным керамическим деталям приведенія 
>’'^^5'Н+-аЯв:в?г;«Ѳв: 0€Т/С>У. ® 

1.2. Рекомендации по сочетаемости не^ зргаиип е ек - нч 
рш а л -ѳ в - { -е то к^ керамики)^ с металлами, типы и осиоіиіьк' 
размеры • .чед-атЯЛостш<я»«т>іХ: и металлокерамнческих ва- 
куумно-плотных соединений приведены в ОСТ4 ГО.ОЮ.ОЗ'З 
і^ ОСТ 1 — ТОтШ О.0^12^ технологи»^кий процесс их изготовле- 
ния — в ОСТ4 Г0.054.0б4^-/5:(^ 

1.3. Рекомендации по применению неорганических мате- 
риалов (ситаллов, керамики) при конструировании микросбо- 
рок СВЧ-диапазона приведены в ОСТ4 ’ ТО 01 0.202 С>С7^^П!У*Р/С, 229"-^і 

1.4. Составы и технологический процесс изготовления ком- 
позиционных керамических поглотите.чей высокочастопюп 
энергии приведены в ОСТ4 ГО.054.102. 


0 -' 


ф 


Издание официальное ^(^3 Перепечатка носпреідеііа 
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ІЯ Рркомендации по металлизации деталей из ^ 

ческих материалов приведены в-ОСТІ ГО 05‘1.070:-С67Ѵ, 

ческих «”Диа^_ ^ о' ределения, принятые в стандарте, приве- | 

Дены в обязательном приложении 1. „,„,л„.т ич тж\ 

1.7. Перечень неорганических материалов^ изде.інн из і т 
и нормативно-техническая документация (НТД) на их по 
ставку приведены в справочном приложении 


2. КЛАССИФИКАЦИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ 

9 1 По структуре и химическому составу неорганические 
материалы по%а1?еляются на труппы и подгруппы, приве- 
денные в та 5л. 1. 


Группа 
по структуре 


Аморфные ма- 
териалы (стекла) 


Кристалличе- 
ские материалы 
(керамика и си- 
таллы) 


Подгруппа 
по струк- 
туре 

Группа 
по химиче- 
скому составу 

— 

Кварцевые 


Боросиликат- 

ные 


Бариево- 

силикатные 


Магниево- 

кальциево- 

смликатные 


Натриево- 

кальциево- 

силикатные 


Свинцово- 

силикатные 


Монокри- 

сталлы 


Ниобат 


Таблица I 


Марки материалов 


КУ-1, КВ, КВ-Р^С^^-І 

С38-1, С48-1, С48-2, 

С52-1, С68-1, К-8 

^ С76-4, С89-8 


С89-1, С90-1, оконное 
листовое, листовое тер- 
мически полированное 






искусствен- 

ный 
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2.2. По назначению неорганические материалы (стекла, 
керамику, ситаллы) классифицируют на конструкционные, 
функциональные и смешанного назначения. 

2.3. Классификация неорганических материалов по назна- 
чению и рекомендуемая область применения приведены 
в табл. 2. 

Та б л 2 


Наименование 

материала 

Применяе- 

мость 

Рекомендуемая 
область применения 

Сочетаемые 
по расширению 
материалы 

Конструкционные материалы 


Стекло электрова- 

куумное С38 1 

О 

Изоляторы для 
гермовводов и кор- 
пусов микросборок 

Сплав ЗОНКД 

Стекло электрова- 

куумное С48-1 

О 

То же 

Молибден, 
сп.ііав 29НК 

Стекло электрова- 

куумное С48-2 


» 

То же 

Стекло электрова- , 

куумное С52-1 


» 


Стекло электрова- 

куумное С68-1 


Изоляция метал- 
локерамических 
корпусов для мик- 
росборок 

Керамика коруп 
довая 

Стекло электрова- 

куумное С76-4 


Изоляторы для 
гермовводов и кор- 
пусов микросборок 

Титан, 
сплав 47НД 

Стекло электрова- 

куумное С89-1 


Изоляторы для 
гермовводов и кор- 
пусов микросборок 

Сплав 47НД 

Стекло электрова- 

куумное С89-8 


То н<е 

То же 

Стекло электрова- 
куумное С90-1 1 

іа 

» 

» 





ламп ■ 


Сйлав аШК, 
ІіАОЛИбдеН 
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Наименование 

материала 


Л ® 
п г 


Рекомендуемая 
область применения 


Стекло оптическое К-8 

Стекло оконное листо- 
вое 

Стекло лнетоное тер- 
мически полированное 

Стекло КН-90 ^ 
Стекло С К -85 


Ситалл СТ50-1 


^ ' Ма тери ал норѵі і допш і ' г- 

0-Ю4- 


О 


О 


о 

о 


.^\атериал керамиче- 
ский Ѵ«+вп^Ф-4Ь) 

і^ро ши к*о 

-Л \ и т е р н и л бери л л 1 

■н*,п"і брокори г ОН ■ ■ о> 


ш.и га ОВ — ( 


Г 

о 


Подложки для фо- 
тошаблонов, смот- 
ровые окна 

Смотровые окна 


То же 


Сердечники маг- 
нитных головок 


Стеклоприпой для 
пайки сердечников 
магнитных головок 

Подложки для 
тонкопленочных 
микросхем 

Подложки и де- 
тали корпусов мик- 
росхем и микросбо- 
рок, изоляторы для 
гермовводов для 
жестких условии 
эксплуатации 

Установочные де- 
тали 


Подложки и дета- 
ли корпусов мощ- 
ных микросхем н 
микросборок, отли- 
чающихся повышен- 
ным тепловыделе- 
нием 


Сочетаемые 
по расширению 
материалы 


Сплав 17ИД. 
титан 

Сплав 47НД, 
корундовая кера- 
мика 

То же 


Материал 

керамический 

БЛ-35 

Ферриты 
500НТ1 
и 1000НТ1 

Сплав 29НК 


Сплавы 29НК. 
38НКД, 47НД, 
молибден, титан 


Сплав 29НК, 
молибден, боро- 
силикатные 
стекла 

Сплав 29НК 


тс 'КОЛ ' <5к(иа11 
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Наименование 

материала 


Рекомендуемая 
область применения 


Сочетаемые 
по расширению 
материалы 


пт 


юмик^сі 


Материал керамиче- 
ский Ѵ4- ІП 0 (СК-1) 


Материал керамиче- 
ский Ѵ+Нг^{БН7) 

Материал керамиче- 
ский 'Д> -11в - З тСНЦ) 

Ѵі/е^-Зф 


Материал керамичі' 
ский ■Н^{Т-8())Л<Э 




•'Іатериал керамиче- 
ский 4в-НТ-ІЫІ) 

Ге-4'® 

Материал керамиче- 
ский ШМ(СТ/-17) 

,, Щ-і'Ѳ 

ЛіатеріТал керамиче- 
ский ■Н1 і;- 4 (СТ/-|-33) 

ІИА-Ч 

Ф 


Изоляторы для 
гермоввод ЗВ, рабо- 
тающих при повы- 
шенных частотах 

Основания пьезо- 
преобразователей, „ 
установочные дета- 
ли 

Установочные де- 
тали микрзехем и 
микросборок 

I Основания пьезо- 
преобразователей, 
установочные дета- 
ли 

Установочные де- 
тали микросхем, ра- 
б ітающих при по- 
иьшіенных частотах, 
основания электри- 
ческих линий за- 
держки 


Сплав 29НК, 
38НКД 


Сплав 47НД, 
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Продолжение табл. 2 



Стеклоцемент 
СЦЩ 77 


Стеклоцемент 
СЦН 84 

Стеклоцемент 
СЩі 90-1 


Стеклоцемент 
СЦН ІОО-І 

Материал керамиче^ 
Ѵский электротехниче- 
.ский (фарфор 
Гподгр. НО) 

Материал керамиче- 
Іі ский ІІІж-4 (ТЛ/0) 


і Материал керамиче- 
I ский ІІІж-4 (ТБНС) 


Стеклоприпой для Сплавы 29НК, 
соединения керами- 38НКЯ 
ческих и металли- 
ческих деталей 
корпусов микросхем 
и микросборок 

То же Сплавы 29НК, 
38ШЩ, титан 

Стеклоприпой для Сплавы 29НК, 
соединения стек- 38НВД, 47ІЩ 
лянных и металли- 
ческих деталей оп- 
то электронных уст- 
ройств 

То же Сплав 47НД, 
сталь 

Высоковольтные 

изоляторы 

Установочные де- 
тали микросхем, ра- 
ботающих при повы- 
шенных частотах, 
основания электри- 
ческих линий за- 
держки 

То же 


полосовых фильт- 
ров и^»‘Ж'Й 

держ<шуп^ооразо- 
ватели ультра.зву- 
ковых линий за- 
держки .С 
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^ Дч ерпог ) фо роте рн і и - П 

-Н4ІІІІІ ЛФ II 


Материал керамиче- 
ский Ѵ Ч І и і) (СК-1) 

УПи-Ъ® 

Материал керамиче- 
ский Ѵ+Ь^(Б-17) 

ѵис-ь® 

Материал керамиче- 
ский А4+6-Н^СНЦ) 

У>/е-3<9 

Материал керамиче- 
ский 44в-4-(Т-80)#а 

Ф 


.'Іатериал керамиче- 
ский 4й-4КТ-^0) 

Материал керамиче- 
ский 'Шг^(СТ/-47) 

,, 

.'іаіеріТа.і керамиче- 
ский -+++кЧ(СТ/-|-ЗЯ) 

Ф 


Продолжение табл. 2 


і 

Наименование 

материала 

Применяе- 

мость 

Рекомендуемая 
область применения 

Ф 

Сочетаемые 
по расширению 
материалы 

Материал ^ера^че- 
ский т-90 /0 

1 

О 


Г Ферриты типа СЧ. 
*^-титан, сплав 
47НД 

% 


ные детали микро- 
схем, работающих 
при повышенных 

частотах 


Функциональные материалы 


ф 

М<иииіііі I ііы ТГЦГІЧ1П 
Чі4И»№СІШіІ ТБК^ 


■■ Мотс р^ іа^і — ^^онерц - 
мнчссішГі І1БС 8 ■ 


Материал пьезокера- 
мический ЦТС- 19 


Материал пьезокера- 
мический ЦТС-22 


Материал пьезокера- 
мический ЦТС-23 

Ниобат лития М ^N 1 


О 

ІО 


ф 

ТІ ПІ ТНІКУІІ I 111 пгг 
■•|О»0НЫХ фм тыргрм» 


жннж - 


■■ эод е ря ц і 


ІОИ— Н-Ь ллл 

" “о 


■ ньеэ отр аисфор .^1 а т т ? 

Ф 

^^^ е э о трц11ефор■^т »^ 

-ч>вТ>«"ф 

Подложки для 
пол.тсовых фильт- 
рон и линий за- . 
держки иа (?5| 

То же 


Подложки для 
полосопы.х фильт- 
ров и^^ійиніі за^ 
держйТ^ 
ватели ультразву- 
ковых линий за-^ 
держки .(Э 


рразо- ^ 


Ф 
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ЧІьа »>ой и«)> ц ■ и ск V с - 
пен ный /ІЬ ^ Яр 

т^и^сіигчл 


Феррит 2СЧ1 


Феррит І0СЧ6 
Феррит 8(^СЧ0 
Феррит ЗОСЧЗ 



<1>еррнт ЗОСЧУ 


Феррит 


Феррит 

Феррит 

Феррит 

Феррит 

Феррит 


Ферри 1 


Элементы магнит- 


ных головок 


Стекла СК-85 
и КН-90, мате- 
риал керамиче- 
ский БА-35 


То Же 

Звукопроводы 
ультразвуковых ли- 
ний задержки 

І^ООУС^М ц 

ІіСоГс^ск* ебѵ. 
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Наименование 

О 

с:: 

X 

Рекомендуемая 

материала 

^ н 

гг и 

область применения 


Е і 



Продолжение табл. 2 


Сочетаемые 
по расширению 
материалы 


плат, детали корпу- 
сов микрос.хем и 
микросборок для 
жестких ѵсловиіі 
эксплуатации 


Материал^ керамиче- 
кии Б.4-ЗГ)© 


Материал ^керамиче- 
ский .МТ-60^ 


Основания элек- 
трических ЛИНИН за- 
держки, подложки 
микрополосковых 
плат, установочные 
детали для микро- 
схем, работающих 
при повышенных 
частотах 

® 

Проклаі^ 

ные детали микро- 
схем, работающих 
при повыщенных 
частотах, подлож- 


Сплав 47НД, 
титан, стекла 
СК 8Г), КН-90 


Сплав 47НД, 
титан, ферриты 
лООНТІ, 
1000НТІ 


П, ки микрополосковых л ^ 

(и(іСІеесеіі;С(4Х.есе, /гУ)/>іАьіа.ѵ ѵО Ьелм. 

_ <Р Ц-Т^В, 

30 /чх.іеис ім.аисссіа/пх/^і(^-'‘^ 

ПОРЯДОК ВЫБОРА и ОБОЗНАЧЕНИЕ /ше^ РЛі] 


В ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 


3.1. предварительный выбор материала в зависимости от 
его назначения производится в соответствии с табл. 2. 

3.2. Окончательный выбор .материала производится по 
табл. 3 или 4 в указанной ниже последовательности: 

из требования к и.зделию в целом (микросхеме, микро- 
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сборке, блоку и т. п.) выделяются требования, являющиеся 
критичными для данной детали; 

по табл. 3 или 4 определяются характеристики материа- 
лов, обеспечивающие выполнение критичных требований; 

уточняются характеристики выбранного круга материалов 
в полном объеме табл. 3 или 4; 

производится выбор материала, наиболее полно отвечаю- 
щего по своим характеристикам предъявляемым требованиям. 

3.3. Обозначение в технической документации неоргани- 
ческого материала состоит из названия материала, его марки 
и номера стандарта или технических условий на материал. ^ 


Например: «Стекло электровакуумное С38-1 ОСТ1 1 027.010» 
или « Мат е р^ ^і ^^ - к^щд^шп^ ІА— 78 аЯО.027.002 ТУ». 

3.4. Обозначение в технической документации покупных 
деталей из неорганических материалов состоит из названия 
детали, условного обозначения материала и типоразмера де- 
тали, номера чертежа на деталь, номера стандарта или тех- 
Сѵ нических условий на деталь. ^ 

Например: СТ32-І, II і^. ТХ0.8І7.000, <7 817 000 

У ,ІІ-ТХС.78І.С04 ТУ-М" или "Пластина МЭОСЧЗ-2 ПЯ7.І37.359,^ д/^ЗОСЧЗ-2 
У ІІ-ГіНО.707.234 ТУ Ш”/-, ^ 7^^/^ 

Разрешается не указывать условіі^о обозначения мате- 


риала и типоразмера детали, если эти данные определяются 
чертежом или содержатся в наименовании стандарта или 
технических условий. 


4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ 


4.1. Характеристики неорганических материалов конструк- 
ционного и смешанного назначений приведены в табл. 3. 

4.2. Характеристики неорганических материалов функцио- 
нального назначения приведены в табл 4 и 5. 
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МАТЕРИАЛЫ КОНСТРУКЦИОННОГО 


И СМЕШАННОГО НАЗНАЧЕНИИ 


Таблица 3 




1 характеристики I 

1 

Дополшітельные характериешкн 

Наименование 

со 

с. н 
со 
о. 

« ё 

я 2 

устой - 
воде 
іеский 

1 1 

о о 
ж X 
гХ 

« я « 
3 я я 
я ч я 

1 

о 

4 

5 

н 

^ я' 

5 

ё со 

электри- 
роти в ле- 
не ме- 

1 


Тангенс угла 
диэлектрических 
потерь • 10*. 

не более 

Диэлектірическая 
проницаемость, 
не более 

Температура термо- 
обработки, °С 


я 

н 

о 

о 

и 

> 

н 

К 

и марка материала 

Л і: 
со 

г 

5 «у 

ж 2° 
со ► 

^ о га 
о. 

Химическая 
чивость к 
(гидролити» 
класс) 

о, ОІ 
>1 сі. 
н ® я. 

Й я Эо 

с 3 « • 

1 СП о 
О са, ь 

Предел п| 
при изгибе, 
не менее 

Удельное 
ческэе соп 
ние, Ом • м, 
нее 



0) 

1- 

о 

0.0 
я ^ 

<і> 

н 

о 

н 

о !-Г 

51. 

при частоте 
10» Гц 

при частоте 
10“> Гц 

Плотность, 
кг/м® • 10-® 

Модуль упр 
МПа • І0-* 

Кээффициеь 

Пуассона 

Электричесн 
прочность, 
В/м • 10-е 

Стекло электрова- 

куумное С38-1 

1 

350 

1 1 
V 

37 

<1.0 

1 

61 

1 10'^ 



14 

35 

•4,5 

4.2 

1000 ±20 

2,11 

4,90 

0,20 

235 

Стекло электрова- 

куумное С48-1 

300 

V 

48 

0.9 

83 

5.10И 



22 

65 

5,4 

4.9 

1000 ±20 

2,55 

5,30 

0,25 

— 

Стекло электрова- 

куумное С48-2 

300 

V 

18 

— 

82 

— 



23 

— 

5.2 

— 

1000 ±20 

2,27 

— 

— 

— 

Стекло электрова- 

куумное СГ)2-1 

300 

V 

52 

1.0 

73 

7.1011 



30 

90 

5.7 

5,2 

970 ±20 


6,67 

— 

200 

Стекло электрова- 

куумное С68-1 

350 

II 

68 

— 

— 

— 

1 


2.8 

— 


— 

1(ХЮ±20 

— 

— 

- 

— 

Стекло электрова- 

куумное С76-4 

300 

II 

76 

— 

— 

МО? 



27 

— 


— 

1000 ±20 

— 

— 

1 

— 

Стекло электрова- 

куумное С89-1 

250 

IV 

96 


- 

— 



72 

— 

7.3 

— 

970 ±20 

2,50 

— 


— 

Стекло электрова- 

куумное С8Э-8 

250 

11 

97 


— 

— 



- 

— 

— 

— 

970 ±20 

2.77 

1 

1 

— 

— 

Стекло электрова- 

куумное С90-1 

250 

1 


97 

— 


— 



34 



7.2 

— 

970 ±20 

2,56 

— 

— 

— 

Стекло оптическое К-8 

300 


81 


— 

МО» 



30 

90 

6,7 

6.2 

— 

2,52 

8,2 

— 

— 

Стекло оконное ли- 
стовое 

300 


85 

0,9 

40 

8. ІО'* 



120 

— 

8,0 

— 

— 

2,48 

6.8 

0,22 

— 

Стекло листовое тер- 
мически полированное 

300 


84 



7- 10- 



82 

66 

■ 

6.8 

— 

— 

— 
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Редакция 1—79 


Основные 


Наименование 
и марка материала 


Стекло кварцевое УОП 

КУ-1 

Стекло кварцевое КВ 

Стекло кварцевое 
КВ-Р 800 

Стекло КН-90 


Стекло СК-85 


Ситалл СТУ2-1 
Ситалл СТ:і8-1 
Ситалл СТ.')0-1 


а: и о. о 
5 о ч и 
2 « я я 

.<< 3- я 




с/ 


М атериал ко ру яд о вв т й 
Ш- 

к!ероміік!сі 


§• 

2.* эЬ 

к К ^ ‘ 

2 -ѳ- ®-1 

^•ѳ-ои 

Н СП ^ о 


^оо 

I 


иілді I ' 1 

оМаШкиСееі ве-І^ - 
ііискселий ОВ-4 /Ж ■/ 


Коэффициет 

проводності 

Вт/(м-°С) 

Предел ш 
при изгибе, 
не менее 

1,3 

40 

1.3 

40 

1,3 

40 

1.0 

150 

1.3 

100 

- 

180 

13,4 

320 

23,0 

280 

16,8 

320 

131,0 

140 

тю 

і^С 
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Стр. 15 


характеристики 


Тангенс угла 
диэлектрических 
потерь Ідб • 10\ 
не более 


Продолжение табл. 3 


Дополнительные характеристики 



гзіе л 


2.21 7,5 0.18 35 


7,5 0,18 


7,5 0,18 


3.17 - 


- 2,65 9.9 0,25 47 

1600 ± 40 3.65 25,0 0,26 10 


1820 ±30 3,96 30,0 


1 10,5 10,1 1750± 20 3,88 38.0 0,25 70 


7 7,0 7.0 1750 ±50 2,84 32,0 


б ^ 4,9- тош - 


Стр. 16 


0СТ4 ГО.029.207 
Редакция 1 — 79 


Основные 


Наименование 
н марка материала 




Материал керамиче- 
ский У іН ' ц-Э *(УФ-46) 

Материал керамиче- 
ский УИв -Ѳ-ІСК-І) 

Ѵ//И-3 ® 

Материал керамиче- 
ский Ѵ - Нч г» (Б-^17) 

Материал керамиче- 
ский ѴІІб-3 (СНЦ) 

Материал керамиче- 
ский II 6-4 (Т-80) 

Материал керамиче- 
ский 4я:»Ф' (Т-150) 
2^-Ѵф 

Материал керамиче- 
ский (СТ/-47) 

Л/Д-^ф 

Материал керамиче- 
ский -ЖігФ (СТ/-1-33) 

©Л/4 “V 

Материал керамиче- 
ский БА-35 


Максимальная ра- 
бочая температу- 

ра, "С 

Химическая устой- 
чивость к воде 

{гидролитический 
класс) 

Температурный ко- 
эффициент линейно- 
го расширения, 

'>С-‘ . 107 

Коэффициент тепло- 
проводности, 
Вт/(м-°С) 

У 



! 

** 400 

— 

109 

4,0 

125 

— 

53 

6.0 

125 

— 

65 

2.0 

125 


72 

2,0 

125 

- 

93 

2,0 

155 

- 

120 

— 

155 

— 

120 

— 

155 

- 

120 

— 

155 


120 

— 

900 


91 



80 ЫО»о 


- ШО Ы010 


78 1 . 10» 
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Редакция 1—79 


Ст[> I/ 


характеристики 

Тангенс угла 
диэлектрических 
потерь Іігб • 10^ 
не более 


Диэлектрическая 
проницаемость, 
пе более 


П родолжение табл. 3 
ІДополнительные характеристики 


1340 ±20 і 2,97 I — 


8,0 1370 + 20 3,21 : 14,0 


6,0 6,0 1190 ±20 1 3,16 7.0 


6.5 7,5 1350 + 20 2.95 І 7.0 - 30 


І2(Ю±20 3.00 1 7,0 1 — 40 


1370 + 20 


1350 І^’О _ 1 — 


17,0 I , - 

(Я.О 


1280 ±30 


С'70 
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Редакиіі=.ия 1— /9 


оси Г 0,029.207 


НаимсноЕ 
и марка ма" 


Основные 


I I 

о, е- 
м 
с. 

я 

г 

5 к о 

^ я ° 

^ о л 
1^0 о- 


• аі 


о _ 

Н и 


X 
X 
и 

IV 

« ^ 2 
я е 

^ я й 




— “У - 
ж к 
3 2 Ж 
2 X 
О. , <и 

н И- 

2.= Эо 

с я ® 

2 -Э- 

^■в-ри 

Н ^ ^ О 


- 


•ѳ- ы ^ 
<г> о 
О о. *г 

X со 


о я 

“5 

2 о7 

о 

^ « ® 
(У - <« 

^асу 

Сех 


Материал керамиче- 

300 

— 

91 

ский МТ-60 




Материал керамиче- 

300 

- 

91 

ский Т-90 





я <У !> 

О ® 
Я о. 
с ^•■ 


О) 


о ?• 


•с 2 

1 

ё I 3 ё 

>> X я = 


100 


1С0- 


приме 

1. За ма» 
изменения сві 


ч а н и я; 


:симальнѵю рабочую температуру принята такая гем^)атура. 
,йств по сравнению с исхода.^^о^см^_ ф 

2. Если материалы по 

них допускав гея максимальная рабочая температура Ы 

2. Температурный коэффициент линейного Расшир^шя приведен в 

300° С, для кш^рамики в интервале температур от -О до . 

/ V объемное электрическое сопротивление приведено для 

4. УдельиЕное объемное „ои тстоянном напряжении. 

20° С. Электррическая прочность приведена при п.)сіиинп 

мованных из пор ошковых материалов дет 

' ^ г. 

6ро<>Усввч>йч*®ость к действюо парс® натрия при твмпѳрв’^ 
^ в течение 12 часов, определяемая ян- 

светопропусжанием в желтой области 
гЬіі^гк'хра, должна быть не менее 80 %. 


Редакция 1—79 


Стр. 1П 


Продолжение табл. Я 


характеристики 


Тангенс угла 
диэлектрических 
потерь Іе® ■ 10^, 
не более 


я 2 

я*и 

X « 

ё-н 




х“ 

0.0 


4 

4 


Диэлектрическая 
проницаемость, 
не более 


й> 

н 

о 

н 

о 

я 2 
г и 

Ѣ 


<и 

о 

— 
я - 
X и 
.^о 


59.0 

88.0 


о 
"\о 
Е га 
2 о. 
а^ \о 
О 


Дополнительные характеристики 


Йо 


3.95 


4.00 






ц 

ег) га 

о >. 

иіс 


о . 

X 

5 ь' 
5 'У 
с. о 

ь X 
X 3 

ё о 
^ о- 


О) 


ДО которой материал и изделия из него не претерпевают существенного 

вочных деталей и требуют сохранения свойств при нагревании, то для 

виде средних значений: для стекол в интервале температур от 20 до 

температуры 100° С, а остальные характеристики — для температуры 

вания представляет собой для электровакуумных стекол температуру, 
с металлом, для керамических материалов — температуру обжига отфор 


В/м • 10- 
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Редакция 1—79 


■И?1«АТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВ 
АКУСТИЧЕСКИХ 


Наименование 
и марка материала 


Матери ^ ць езокепа- 

Матери ал^ім'зокера - 
шчесіу»«''йБС-3 


Материал ііьезокера- 
нческин ЦТС- 19 


мический ЦТС -22 

Материал пьезокера- 
ми' еский ЦТС-23 

Ѳ міѵ'и-: 


Пьезоэлектриче- 
Э скис модули, 

Кл/Н • 10‘2. 

1 не менее 

си 

1 й'іх 

о> 

к 

сГзз 

Ф 


— 

—НХ)Д) 


200 

290 

0,40 

1О0.0 

200,0 

3.0-3.6 50 

200 

320 

0,20 

50,0 

100,0 

3,6 -4,0 400 

150 

275 

0.43 

100,0 

200,0 

3,0— 3,5 200 

— 

1195 

0,33 

3.0 

7.0 

3.6 _ 

570 

_ 

0,10 

2.3* 

0.7** 

— (1-5) 






оКУ» 


* Приведено значение для 
** Приведено значение для йц. 






0*^ѵс>и^і 


ОСТ4 ГО.029.207 
Редакция 1—79 


НА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ОБЪЕМНЫХ 
ВОЛНАХ 



Коэффициент Пуассона 
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Редакиця 1—79 


ФЕРРИТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВ 


СВЧ-ДИАПАЗОНА И МАГНИТНЫХ ГОЛОВОК 


Таблица 5 


Наименование 
и марка материала 

Основные характе 

ристики 


Дополнительные характеристику 

Темпера- 

тура 

Кюри, 

“С 

Магнитная 

индукция 

насыщения, 

Т-10< 

Полная ширина 
кривой ферро- 
магнитного 
резонанса при 
частоте 3000 Гц, 
А/м, не б злее 

к . 

с л 

к О! н 
са ад и 

X В С „ 

-а И Зіб 

>=; X ю — 
я в !Ч , 
Э- и X 2 

я я к 

Коэрци- 

тивная 

сила. 

А/м 

Действительная 
составляющая 
диэлектрической 
проницаемости 
при частоте 
10‘о Гц 

Тангенс угла диэле 
ктрических потерь 
1^0 -10*, не более 

л 7 

и. 

V о 
о — 

|і 

Р X 


при 

частоте 
10*® Гіі 

Феррит 2СЧ1 

3(К) 

1900 ±190 

4800 


25 

318,4 


^ 



Феррит ЮСЧб 

280 

1750±170 

4800 

1 

125 

57,0 

14,7 

70 

70 

5,02 

Феррит ЗОСЧЗ 

230 

1200±120 

5700 


100 

63,7 

14,6 

60 

32 

5,01 

Феррит ЗОСЧб 

280 

1300±130 

8000 


90 

79,6 

14,4 

50 


5,40 

Феррит 30СЧ9 

200 

1000 ±100 

4800 


05 

63,7 

10,0 

20 

20 

4,98 

Феррит 40СЧ2 

180 

780 ±80 

4800 


60 

56.7 

— 

30 

/і0 

4.97 

Феррит 40СЧ5 

170 

650 ±65 

4800 


— 

47,8 

13,7 

40 

30 

4,96 

Феррит бОСЧ 

150 

470 ±50 

4800 


40 

79,6 

13,3 

40 

40 

4.92 

Феррит 80СЧ 

100 

350 ±35 

4800 


25 

159,2 

13,2 

40 

20 

4,91 

Феррит 90СЧ 

80 

210 ±20 

4000 


- 

39,8 

13,0 

30 

10 

4,89 

Феррит 500НТІ 

150 

— 

— 

1 

630 

48,0 







Феррит 1000НТІ 

120 




1260 

32,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Обязательное 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАНДАРТЕ 

Термин Огіределепие 


мате- Материалы с неупорядоченной структу- 

рой, характеризующиеся малой механиче- 
ской прочностью, сравнительно низкой 
рабочей температурой * 

Кристаллические ма- Материалы с упорядоченной (правиль- 

териалы ной) структурой, характеризующиеся боль- 

шой механической прочностью, высокой 
рабочей температурой ** 

Конструкционные ма- Неорганические материалы, служащие 

териалы для изготовления носителей, фиксаторов, 

оболочек 

Носитель Подложка микросхемы или микро- 

сборки, работающей в низкочастотном 
диапазоне 

Фиксатор Установочная деталь микросхемы или 

мнкросборки 

Оболочка Изолятор гермоввода, смотровое окно, 

деталь корпуса микросхемы или микро- 
сборки 

Функциональные ма- Неорганические 

териалы для изготовления которые ^Д- С? ) 

новременно являются активными элемен- 



* К аморфным материалам относятся стекла. 

** К кристаллическим материалам относятся монокристаллы, поли- 
кристаллическая керамика и енталлы. 


. .Аморфные 
риалы 


ПЕРЕЧЕНЬ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ДОКУМЕНТОВ 
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Сгр.27 



Материал керамнче* 


1 







ост 4Г 0.029.207 
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'о Хі 

о "ч) 



0 Нов. 
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СОД ЕРЖА Н И Е 

1. Общие положения ' 

2. Классификация и назначение 2 

.3. Порядок выбора и эбозначение в технической документации И) 

1. Характеристики неорганических материалов . 1 1 

Обязательное приложение 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАНДАРТЕ 

Справочное приложение 2. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОРГАНИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ И ДОКУМЕНТОВ НА ИХ 
ПОСТАВКУ 


